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摘 要 

  近年來，數位經濟帶動產業朝跨領域、跨世代、跨國境、跨虛實

等趨勢發展，促使全球產業格局翻轉；而我國擁有厚實工業基礎，面

對物聯網(IoT)時代的來臨、全球產業鏈的變化，如何建構完整產業

生態體系、優化產業結構，及加速產業創新，成為政府重要課題。 

  有鑒於此，本次出訪聚焦探討日本物聯網、雲端服務及相關智慧

應用之發展現況與研發趨勢，藉由參與「東京 Embedded Technology

與 IoT 總合技術展」，觀摩日本產業界、學界之原型產品與應用思維；

另實地參訪 NEC、SHARP 等日本在工業及民生應用領域之先驅企業，

瞭解該國在 IoT、雲端服務領域之前瞻佈局方向；此外，並與日本中

小企業基盤整備機構、日本貿易振興機洽談增進台日合作，俾促成雙

方中小企業共同研發與應用 IoT 相關技術及拓展海外市場，來達成互

惠互利；藉由日方行政法人代表說明願意提供相關專家對台灣中小企

業進行相關諮詢，及本次參訪所強化雙方業界在技術領域之研究交

流，期促成我國企業在日本或東南亞國家發展時能獲得更多合作機會

及協助。
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